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当前，“指纹芯片一哥”深圳市汇

顶科技股份有限公司（603160.SH，以

下简称“汇顶科技”）正加速调整。

近日，汇顶科技发布公告称，

2025 年 2 月 10 日 ，汇 顶 香 港 和

Tessolve已签署交割协议，确认《股

份购买与转让协议》约定交割行动

已完成，自交割日起，汇顶香港不

再享有标的公司 DCT GmbH（以

下简称“DCT 资产组”）股东权利

和承担标的公司股东责任。

汇顶科技方面表示，本次交易

是根据公司战略发展规划和业务

布局调整，有助于整合公司资源，

优化公司组织架构，提高资产使用

效率。同时鉴于DCT资产组所涉

产品与公司其他产品协同效应不

强，此次交易不会对公司日常生产

经营业务产生不利影响。

《中国经营报》记者注意到，汇

顶科技在出售 DCT GmbH 之前，

已经连续出售 Silicon Radar、恪理

德国等资产，此外也公告了收购云

英谷进入显示驱动芯片领域的计

划。在收缩与扩张并存的资本运

作背后，汇顶科技是出于怎样的战

略考量？如何平衡短期财务压力

与长期技术投入？记者也就相关

问题联系采访汇顶科技方面，截至

发稿，暂未获得回复。

本报记者 李玉洋 上海报道

当全球半导体产业正在为 AI

大模型所引发的浪潮狂欢时，中国

三大晶圆代工厂则勾勒出另一幅产

业图景。

日 前，中芯国际（688981.SH、

00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）

和晶合集成（688249.SH）相继披露

2024年财报或业绩预告。2024年，

中芯国际实现营收80.3亿美元（约合

人民币577.96亿元），进一步巩固了

其全球第二大纯晶圆代工厂的地位；

主攻特色工艺的华虹半导体全年营

收20亿美元，同比下降12%，主要是

平均销售价格下降所致。

国产大模型“黑马”DeepSeek在

春节期间的一炮而红，带来AI模型

训练降本的机会，非顶尖算力机构

也有机会打入 AI 核心产业链。于

是，近期芯片股涨势扩大，中芯国际

最高报51港元/股，再创新高，华虹

公司涨超15%，也创下历史新高。而

专精于DDIC（面板显示驱动芯片）

的晶合集成则公告称，预计2024年

实现营业收入 90.2 亿元到 94.7 亿

元，同比上升24.52%到30.74%。

“中芯国际2024年全年收入首

次突破 80 亿美元，这是最大的亮

点。”电子创新网CEO张国斌告诉

《中国经营报》记者。在复盘国内晶

圆代工业2024年的整体表现时，他

认为：“营收稳步增长，代工业务呈

现多元化发展，同时积极投资扩产

保持良好发展后劲。”

根据市场研究机构TrendForce

集邦咨询的数据，截至2024年第三

季度，中芯国际、华虹半导体和晶合

集成在全球晶圆代工市场的排名分

别为第三、第六和第十名。
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“指纹芯片一哥”加速调整
多元化发展难题待解

营收首次突破80亿美元

营收新高VS利润下滑 中国晶圆代工三巨头的“冰火叙事”

完成出售旗下半导体公司

汇顶科技方面披露，汇顶香

港已于 2025 年 2 月 7 日收到 Tes-

solve 支付的 3009.5 万欧元（约合

人民币 2.29 亿元）首期转让对价

款。Tessolve 尚有剩余转让对价

未支付，剩余转让对价基准金额

为 1062.5 万 欧 元（约 合 人 民 币

8089万元），剩余实际转让对价的

支付金额将在剩余基准金额基础

上根据标的公司2024年及2025年

上半年的营业收入及交割日的营

运资金和净负债情况进行调整。

这也意味着，汇顶科技出售

DCT 资产组的初始交易价格为

4250 万欧元，但最终实际交易价

格可能会根据上述调整机制有所

不同。

公开资料显示，DCT GmbH

成立于2009年10月，注册于德国，

2020年8月，汇顶香港以3950万欧

元的现金对价收购 DCT 资产组

100%的股权。DCT GmbH拥有一

支优秀的图像信号处理（ISP）的研

发团队，在超大规模系统级芯片

（SoCs）、FPGA、嵌入式软件和系统

等领域的技术实力深厚。此举一

度被汇顶科技认为是冲击智能终

端和汽车电子市场的重要举措。

然而，这项曾被汇顶科技寄予

厚望的资产近年来却陷入亏损。

2023 年全年，DCT 资产组实现营

收1882.85万欧元，净利润为-236

万欧元。2024 年前三季度，DCT

资产组的营收为 1019.83 万欧元，

净利润为-130万欧元。如今汇顶

科技拟对外出售DCT资产组，意

味着公司将剥离这一亏损业务。

汇顶科技成立于 2002 年，最

初主营业务是固定电话 IC 芯片，

随着固定电话市场逐渐萎缩，汇

顶科技面临业务转型的挑战。

2006 年，汇顶科技开始研究电容

触控技术，到了2011年，随着智能

手机和平板电脑市场的高速发

展，其电容屏触控芯片销量快速

提升，随后到了2014年，公司又开

始进军指纹芯片市场。在指纹识

别芯片市场增长的推动下，汇顶

科技市值在2020年2月底猛涨到

1700亿元，还被冠上了“指纹芯片

一哥”的称号。然而好景不长，由

于指纹识别芯片产品竞争加剧，

出货量与销售价格承压以及消费

电子需求疲软的影响，汇顶科技

在 2022 年陷入亏损，总市值也一

度跌至不足300亿元。Wind数据

显示，2019年至2023年，汇顶科技

指 纹 识 别 芯 片 的 收 入 占 比 从

83.6%降至42.87%。

不过，随着 2023 年第二季度

行业去库存与消费电子景气度复

苏，汇顶科技的业绩营收也出现

了反弹。

财报显示，2023年，汇顶科技

实现营业收入44.08亿元，同比增

长30.26%；净利润达到1.65亿元，

同比增长 122.08%，成功扭亏为

盈。与此同时，汇顶科技最新披

露的业绩预告显示，预计公司

2024年年度实现营业收入43.7亿

元左右，同比下降 0.86%左右，归

母净利润为5.5亿元到6.4亿元，同

比增长 233.22%到 287.75%。汇顶

科技方面解释，主要是报告期内

公司超声波指纹、新一代光线传

感器及 NFC/eSE等新产品实现在

品牌客户端的批量出货，受益于

芯片采购成本下降及公司对现有

产品迭代产生的积极影响，产品

成本有所下降，毛利率水平得到

有效提升。

如今汇顶科技拟对外出售

DCT资产组，意味着公司将

剥离这一亏损业务。

多元化发展情况待观察

由于以指纹识别芯片和触控

芯片为主的核心业务高度依赖智

能手机市场。汇顶科技也寄希望

于转型和布局新领域，并购横向

扩展更多业务范围。

在2020年8月收购DCT资产

之前，汇顶科技在2018年就以900

万欧元现金收购了半导体蜂窝IP

提供商——恪理德国有限责任公

司（Commsolid GmbH），进军NB-

IoT（窄带物联网）领域；同年2 月

又斥资1.65亿美元收购美股半导

体巨头NXP（恩智浦半导体）旗下

的 VAS（语音及音频应用解决方

案）业务，主攻智能语音芯片。

由于市场环境变化及业务协

同效应不强，汇顶科技投资收购

的部分业务进展不及预期，2022年

12月，汇顶科技以767.86万美元（含

出售交易对方部分股票变现所得约

404.08万美元）对外出售参股公司

Silicon Radar GmbH 24%的股权；

2023年2月，汇顶科技对外出售全

资孙公司恪理德国有限责任公司

100%股权，交易对价为 7500 欧元

（约合人民币5.22万元）。如今，又

将出售DCT资产组。

从业务构成来看，汇顶科技

当前主要产品包含指纹识别芯

片、触控芯片及其他芯片，截至

2023 年年底，汇顶科技仍有近八

成的业务收入依赖指纹识别芯片

和触控芯片。

然而，汇顶科技仍在持续并

购，2024 年 12 月宣布拟收购云英

谷科技 100%股权，进军显示驱动

芯片领域。云英谷科技是一家集

AMOLED 显示驱动芯片，Micro

OLED/ Micro LED微显示芯片和

显示技术 IP 授权的芯片设计企

业，旗下AMOLED显示驱动芯片

下游应用终端为智能手机，而Mi-

cro OLED硅基显示驱动背板芯片

主要的下游应用终端则为 VR/

AR等智能头戴式设备。据Om-

dia数据，2024年第一季度，云英谷

在 AMOLED DDIC（显示驱动芯

片）市场的市场占有率为5.5%，仅

次于三星、瑞鼎科技等，是国内的

龙头企业。Omdia显示驱动IC研

究高级分析师蒋与杨（Queenie Ji-

ang）对记者分析，从2025年开始，

AMOLED智能手机显示驱动芯片

需求将以每年 5%左右的速度增

长。而苹果的入局，将加速OLED

平板电脑和笔记本电脑显示驱动

芯片需求的增长。

兴业证券分析师姚康认为，本

次 收 购 有 利 于 汇 顶 科 技 形 成

OLED触控+显示驱动的完整解决

方案能力，打造更强综合竞争力。

也有芯片设计行业人士向记

者分析，自2024年以来，随着智能

手机市场的逐渐复苏，特别是折

叠屏手机的爆发，OLED面板的需

求保持持续增长，这将在一定程

度上推动OLED驱动芯片的需求

增加。汇顶科技原本在指纹识别

领域有优势，但市场竞争可能加

剧，增长空间有限，所以通过收购

进入新市场，这可能是个好策

略。不过显示驱动芯片市场本身

竞争也很激烈，有联咏、三星这样

的巨头，汇顶科技能否分得一杯

羹，还需观察。

由于市场竞争加剧，OLED驱

动芯片价格下滑，云英谷业绩呈

现“增收不增利”的现象。财报显

示，云英谷2022年营收5.52亿元，

净亏损1亿元；2023年营收7.21亿

元，净亏损2.58亿元；2024年前三

季度营收7.05亿元，净亏损1.62亿

元 。“ 从 供 需 来 看 ，未 来 两 年

AMOLED显示驱动芯片市场仍将

处在供过于求的状态，所以价格

竞争仍将存在。”蒋与杨表示。

截至 2025 年 2 月 19 日收盘，

汇顶科技股价为 81.62 元/股，总

市 值 约 为 376.97 亿 元 ，与 昔 日

1700 亿元市值高光时刻相去甚

远，而对于未来新业务何时能够

为汇顶科技贡献更多元化的业务

表现，何时能迎来高增长仍需持

续观察。

汇顶科技寄希望于转型和布局新产品，通过并购横向扩展更多业

务范围。

将成熟工艺节点推至22nm

与中芯国际相比，华虹半导体

虽也有涉及多个细分领域，但明显

倾向于成熟制程的特色工艺。目

前，华虹半导体的晶圆代工市场份

额全球稳居第六、中国大陆第二位。

根据财报，华虹半导体2024年

第四季度营收约 5 亿美元，同比增

长18%，环比增长2%。虽然营收有

所增长，但公司转盈为亏，第四季度

归母净亏损2520万美元。

对于第四季度亏损，华虹半导

体解释称，主要是由于本季度为外

币汇兑亏损，而上年同期及上季度

均为外币汇兑收益。

从第四季度的收入结构看，华

虹半导体该季度 12 英寸晶圆收入

首次超过了8英寸。按终端市场划

分，第四季度电子消费品仍是其第

一大终端市场，占比64%；工业及汽

车收入同比下降11%，占比23%。

而从2024年全年来看，华虹半

导体全年营收20亿美元，同比下降

12%。华虹半导体表示，这主要源于

平均销售价格下降所致，且有部分

下降量已被晶圆出货量增长抵消。

公司2024年净亏损1.4亿美元，转盈

为亏。Wind数据显示，这是公司近

十年来第一次出现全年亏损。

值得一提的是，最近两个月，华

虹半导体的母公司华虹集团迎来了

高管换血。原华虹集团董事长张素

心宣布离任，由上海联和投资董事长

秦健接任；原华虹半导体总裁唐均君

调任公司董事会主席，由英特尔前全

球副总裁白鹏接任总裁职务，白鹏此

前还曾担任荣兴半导体CEO。

记者注意到，白鹏在主持财报

会时透露，华虹半导体将由 55nm

和 65nm 及以上工艺节点，向小的

工艺节点发展。“华虹半导体始终以

成熟节点的特色工艺为专长，但是

成熟节点的含义随着时间而发生变

化 ，几 年 前 成 熟 节 点 的 界 限 为

40nm，我认为在接下来几年成熟节

点界限将是 28nm，甚至 22nm。”白

鹏表示，“如果我们的市场需求向更

小的工艺节点发展，我们也一定会

将工艺节点发展至28nm及22nm。”

根据中芯国际发布的业绩快

报，2024 年第四季度，该公司实现

营业收入159.17 亿元，较上年同期

增长 31.0%；毛利为 33.57 亿元，毛

利率为 21.1%；实现归属于上市公

司股东的净利润9.92亿元，同比下

降13.5%。

整年来看，中芯国际2024年全

年营业收入为80.3亿美元（约合人

民币577.96亿元），同比增加27.7%，

这也是中芯国际全年收入首次突破

80亿美元；归母净利润为4.93亿美

元，同比减少45.4%，主要原因是投

资收益及资金收益下降。也就是

说，中芯国际2024年整体经营呈现

出“增收不增利”的局面。

张国斌指出，作为国内晶圆代

工业龙头，中芯国际2024年全年营

收增长确立了其全球第二大纯晶圆

厂，这具有里程碑意义。

“2024年第四季度的营业总收

入、营业利润、利润总额较上年同期

增加，说明在代工业务方面，中芯国

际已经挑起了大梁，成为中国半导

体产业的中坚力量。从销售贡献

看，智能手机、电脑与平板、消费

电子、互联与可穿戴等成为业务

重要来源。”他补充道。

财报显示，中芯国际销售收入

按应用分，来自智能手机、电脑与

平板、消费电子、互联与可穿戴、

工业与汽车的占比分别为 28%、

16%、38%、10%和 8%，受益于诸多

因素及国家刺激消费政策的带

动，消费电子、智能手机等应用收

入有大幅增长；按晶圆尺寸划分，

来自 12 英寸和 8 英寸的收入均有

增长，其中 12 英寸收入同比增长

35%，主要得益于产能规模的扩大

以及新增产能较快完成验证并投

入生产。

对于中芯国际财报的亮点，

张国斌还指出，该公司全年出货

量超过 800 万片，年平均产能利

用率高达 85.6%。这一高产能利

用率反映了公司的高效运营能

力。“此外，公司在智能手机芯片

业务上收入暴增超 40 亿元，增幅

达 37%，在平板、汽车领域都有良

好表现，表明代工业务逐步成熟

稳定。”他说。

“2024 年，中国市场收入占比

达到 89.1%，美国市场占比 8.9%，

欧亚市场占比 2%，表明公司已经

成为中国本土 IC 公司发展的强大

倚靠，依托中国强大的 Fabless 公

司，未来只要稳步发展，营收一定

会再创新高。”张国斌表示。

在业绩电话会上，中芯国际联

席 CEO 赵海军表示：“下游主要产

业向国内产业链转移切换的速度

较快，2024 年为了满足市场和客

户的需求，公司做了充分准备，加

速了产能扩充的节奏，进一步提

升了平台的完备性。国内客户的

新产品快速验证并上量，使得公

司在 2024 年 4 个季度收入节节攀

升，全年增长超过年初预期。”

成立于 2015 年 5 月的晶合

集成，在2023 年5月上市，公司

实际控制人为合肥市人民政府

国有资产监督管理委员会。该

公司立足于液晶面板显示驱动

芯片（DDIC）代工，在 DDIC 代

工领域市场占有率全球领先。

根据此前公告，晶合集成预计

2024年实现营业收入90.2亿元到

94.7 亿元，同比上升 24.52%到

30.74%；预计实现归属于母公司所

有者的净利润4.55亿元到5.9亿

元，同比上升115.00%到178.79%。

对业绩变化，该公司提到，

随着行业景气度逐渐回升，公司

整体产能利用率维持高位水平，

助益公司营业收入和产品毛利

水平稳步提升。

此外，晶合集成管理层也有

人事变动。2月13日晚间，晶合

集成发布公告称，因个人及家庭

原因，蔡辉嘉申请辞去公司总经

理职务，并不再担任公司核心技

术人员。离职后，蔡辉嘉先生将

不再担任公司任何职务。

公告还称，蔡辉嘉在任职期间

所参与研发项目的工作，目前已经

完成工作交接，其离职不会对项目

的研发进程产生不利影响。

中芯国际净利润同比下滑

45.4%；华虹半导体由于平均销

售价格下降，全年营收 20 亿美

元，同比下降 12%；而晶合集成

以最高178.8%的净利润增速逆

势突围……这就是 2024 年，中

国三大晶圆代工厂的财报所勾

勒出的一幅产业图景。

而对于2025年第一季度的

业绩指引，中芯国际方面表示，

预计一季度销售收入环比增长

6%至 8%，毛利率介于 19%至

21%的范围内。

“2025 年我们看到的急单

很多。”赵海军说。据他分析，一

方面是出于对国际政策不稳定

的考虑，客户提早备货；另一方

面则是中国市场出台了手机、电

脑相关的激励政策。

而华虹半导体认为2025年

一季度的销售收入在5.3亿美元

至 5.5 亿 美 元 ，毛 利 率 9% 至

11%。由于华虹半导体的新建

12英寸生产线于2024年年底投

产，折旧将从2025年开始，这将

一定程度侵蚀公司的利润。

国内两大晶圆代工厂的业

绩预期，都显示出今年一季度是

“淡季不淡”。TrendForce 集邦

咨询钟映廷分析师表示：“2025

年第一季度产能利用率优于预

期，主要来自地缘因素及政策刺

激的影响，但Foundry厂商仍担

忧下半年的动能，需持续观察此

需求变化情况。”

“淡季不淡”

汇顶科技历年营收及各产品业务增长情况。 数据来源：Wind 本报资料室/图

中芯国际2024年全年收入首次突破80亿美元，巩固了其全球第二大纯晶圆代工厂

的地位。 李玉洋/摄影


